VISION Techconnect Modular AV Faceplate Module (TC3 USBB+)

Modular AV faceplate component - USB B (on front) to A module - A type socket on the rear and square B type socket
on the front - USB 3.0 backward compatible with 2.0 - uses USB 5v to boost - for longer cables use a generic 5 volt / 2
amp power supply to boost - plastic - white

O mddulo VISION TechConnect 3 USB-b com circuito de reforgo ativo oferece uma interface USB Tipo B

de 4 pinos de porta tnica. Este médulo foi especificamente concebido para proporcionar uma ligagdo

fidvel a todos os dispositivos USB Tipo B. O seu circuito de reforgo ativo incorporado garante que a

intensidade do sinal se mantém a longas distancias, tornando-o adequado para instalagbes complexas

ou ambientes em que o comprimento do cabo € uma preocupacgdo. Além disso, a conce¢do do médulo

‘ como placa de instalagdo modular de encaixe permite uma fdcil instalagdo e integragdo em sistemas

= existentes, incluindo painéis de ligagdo, tomadas e componentes. Quer esteja a atualizar uma

configuragdo existente ou a realizar um novo projeto, o mddulo VISION TechConnect 3 USB-b é uma
escolha versdtil e fidvel que promete melhorar a conetividade de qualquer espaco.

I

Argumentos para a Venda

1 porta USB Tipo B com circuito de reforgo ativo para uma maior intensidade de sinal
Concebido para uma facil integragdo em painéis de ligagdo, tomadas e componentes
Placa de instalagdo modular de encaixe para uma instalagéo direta

Argumentos para a Venda (Descricdo Detalhada)

Conectividade melhorada

O mddulo VISION TechConnect 3 USB-b foi concebido com um tnico conetor USB Tipo B de 4 pinos, assegurando uma ligag&o fidvel para todos os seus
dispositivos USB Tipo B. O seu circuito de reforgo ativo aumenta a forca do sinal, tornando-o ideal para configuragbes que requerem comprimentos de
cabo alargados sem comprometer a integridade dos dados.

Instalagdo fécil

Esta placa de instalagdo modular de encaixe foi concebida para uma integragdo sem esforgo em qualquer espago de trabalho. O design permite uma
ligagdo rdpida e segura, tornando-a a escolha perfeita tanto para novas instalagdes como para actualizages. A sua compatibilidade com painéis de
ligacdo, tomadas e componentes garante uma adaptagdo perfeita as configuragdes existentes.

Ficha Técnica

Descric&o do produto VISION TechConnect 3 USB-b module with active booster circuit - placa de instalagdo snap-in modular
Tipo de produto Placa de instalag&o snap-in modular - USB Tipo B

Qty de portas 1 porta

Garantia do fabricante Garantia vitalicia limitada

Ficha Técnica Detalhada

Geral

Tipo de produto Placa de instalagdo snap-in modular

Garantia do fabricante

Servigo e suporte Garantia vitalicia limitada

Cablagem e conexdes

Qty de portas 1 porta

Conector oferecido 1 x USB Tipo B de 4 pinos fémea
Diversos

Caracteristicas Circuito de impulsionador activo

* A TD SYNNEX néo é responsavel por possiveis erros na documentagdo dos produtos. O momento relevante para a determinagdo do preco de venda efectivo serd o da data
da confirmagdo da encomenda. Caso, entre 0 momento da confirmagéo da encomenda e 0 momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alteragdes na paridade
Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNNEX PORTUGAL, podera alterar o prego, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informages
adicionais. Todas as referéncias ou encomendas que exceda 0s 40 kg de peso terd uma data de entrega prevista de 48 horas.



